Karta charakterystyki produktu

Oznaczenie

Grupa produktéw
Numer zaméwienia

llustracja

Instrukcja montazu znajduje sie na nastepnej stronie.

Dane techniczne

Numer czesci

Konstrukcja ztaczy
Wersja

System blokady ztgczy
Obtrysk na kablu

Stopien ochrony
Przekréj przewodu
Zakres temperatur od/do
llo$¢ cykli taczenia
Waga (gr)

Numer taryfy celnej

Napiecie znamionowe

Znamionowe napiecie udarowe

Prad znamionowy (40°C)
Rezystancja izolacji kabla
Stopien zanieczyszczenia
Kategoria przepieciowa
Grupa materiatowa
Zgodnos¢ z EMV

B bhinder

RD30 Ztacze panelowe meskie, Kontaktéw: 24, nieekranowany, lutowanie, IP65

RD30 seria 694
99 0739 00 24

Rysunek z wymiarami
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Uktad stykow (strona przytaczeniowa)

Data: 28.01.2023
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Materiat stykow
Materiat korpusu stykéw
Materiat styku

Pokrycie styku

REACH SVHC

Numer SCIP

eCl@ss 11.1
ETIM7.0

Prébka montazowa

RD30 Ztgcze panelowe meskie, Kontaktow: 24, nieekranowany, lutowanie, IP65

RD30 seria 694
99 0739 00 24

PA

PA (UL94HB)

Cuzn (mosigdz)

Au (ztoto)

CAS 7439-92-1 (Lead)
90270811-ab25-46¢8-b1d1-155123242e9a

27-44-01-02
EC002635

36,5

36,5

S

binder

Data: 28.01.2023
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Krzywa malejaca
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Oznaczenie RD30 Ztgcze panelowe meskie, Kontaktow: 24, nieekranowany, lutowanie, IP65
Grupa produktéw RD30 seria 694
Numer zaméwienia 99 0739 00 24

Uwagi dotyczace bezpieczenistwa

Data: 28.01.2023



